
3s 1A,ATT 5s*5* !-ED A§ıl4A TAVAıI AP.§4ATÜ9Ü TEKıJİıt şAP.T}JAP*Esİ

1. Armatürün elektrik tüketimi 301iJolmaiıdır. {tzw}
2. Arrıatürün çalışma gerilimi 18ü-240 Aü ve çalışma frekansı 5üHZ/6üHZ olmaiıdır.

3. S!-eteı"n -2ü CüC ile +55 CıC sıcak!ıklaı, aı,asıncla güııen|i ça!ışabi!iı" o!ına!şdıı""

4. Armatürün toplam ışık akısı minimum 4000 Lümen olmalıdır.

5. Kul|anılacak olan ledle rin ışık sıcaklığı 3000KI4üüOKI65üOK olma}ıdır.

6. lşık kaynağının CRi, Keivin gibi teknik özelliklerinin ölçülebileceği işık küresi testi ile aydınatnıa

aı,matiiriiniin topIaı,n lfimen, tonlam wati ve tl!rıı kayıtlarının dahil eciilıiiği {terrnai kaı7ıplar,

optik kayıplar, difüıör kayıpları ve driyer kayıp}arı} verimliliğin {net lümenlwatt} ortaya

çıkaıtılacağı gonyofotornetrik ölçürn testi yapılrnış o!ma[ı ve armatür rninumıırn 375ü lümen

toplam ışık akısına sahip t_.!dığunıı gösteren belge üı"et!ci f!ı,ma !açafınıian iriırı,ııp

sunulmalıdır,

7. Armatürde kullanılan ledçiplerininCRl değeri minimum %80 olmalı ve ledler 6üüü saatiik 85

derece LM80 testi raporuna göre lümen kaı;binın %5'i geçınediğini gösteren rapöra vğ

aşağıda hplirtilpn ıtandarilara ıahip nlmaiıdır

-lÇ"C 6247L Aınpul ve ampul sistemleri için fotobiolcjik güvenlik standardı
,lÇC Ç2e7L-2 A.mpu! ,ıe arnpı_ı! sistemieri !çin fotobioiojik güı"ıenl!k stanılaıdı

8. Driver'ın PFC {PowerFactorCorrection} değeri min. 0,95 oimalıdır.

9. Armatürde krıllanılaeak otan ieddriver aşağıdaki standartlara sahip olmalıdır.

-lEC 51347-1 Güç kaynaklşrı standardı genei ve güvenlik gereksinimleri

- lEC 61347-2-13 Gıiç kaynakları standardı özel gereksinimler

-§C 62-a84 LtD ışık kaynak|a:,; !çin dc,/3ç e|ektrüünik 8üç ka}ınak|arı perfoı,ııens t*sti

1fl" Armatür, a5ırı yük, kısa devre ve açık devre durumlaıına karşı korumaiı olmaldır.

X.1" Şebeke voltaj değişimlerinde ışık kaybı olmanıalıdır.

12" A.rmatiiı, lP54 knrçma sınıfına ıahip olııalıdıı,.
13. Armatür|er homojen bir ışık yapı§ına sahip olmalı ve optik geçirgenliği optirnize ediimiş opai

difüzör kuilantlma|ıdır.

].4. Armatür gövdesinin tüm yüzeyi kcrozyona karşı dayanıklı çlmalı ve PCB'lerin oturacağı

viiu eile ııı transfprinin maksimtım olması icin gerekli tasarımda olma|ıdıı'.

1"5. PCB üzerinde en az 195 adet smdledkullanimalıdır.

i.5. Ledler1.6 mrn kalınlığında cern-1 PCB üeerine el değmeden dizgisi SMD {yüzey nıontajiı}

teknolcıjisi i!e atomat!k o!aı,ak ku;"şunsuz krem yütqyq Iehinılenrı!ş ç!n,,:alıclıı,-

i.7. LedPCB'ler iie cam arası mesafe 40 ıım olmalıdır.

18. PCB'nin gövdeye pim montaj yöı,ıtemi ile sabitlenmeiidir.

!"9. Armatür ölçüleri max. 595 x 595x 5ü mm ebatiarında olrnalıdır.

Xl. Aı,matiir gövde5! içienilen renkte yapı!ahilir nlrnalı ve elektrrıstatik trız hnya kııllanıirı.,alırlır.

21. Armatür klasik asma tavan montaj siternine uyumlu olup, klasik asrna tavan armatürleriyle

birebir değiştirilebilir olmalıdır.

22" Ai,matüı", idaı"e taı,afından talep ed!|diğinde 3 saat acii a,;dınlatrna kit!l o!arak

sunulabilmelidir.



?3.

24.
-Arm a tü ı" fotcse ! l i s i ste m d e ça | ı ş m al,ş,_ıı;ı m ! u o| ı"n a ! ı d ı r.

Aşağıdaki ibareler aımatürün üzerinde açıkça ve kaiıçı olarak bulunmaiıdtr
- Menşei İşareti

- Aıtrna Gücü
- §ıhın nldı ı&ı ı hploelare ail !carpf !pr,-,,,ğ- ,-

- Armatürün imaltarihi
- Üretici firma isııi/logosu
A.şağıdak! be!geieı,aı,rnatiiı,ler ile biriıl.,te idaı,e,,,e tes!ıin edilmelidir.
- v[Rı i ııaı i BF| GF§i
_ TSE BELGISi
- T5 3033 EN 6ü529:1997-1311-1 1997-ü3 Mahfazalarla sağianarı kcrun,ıa dereceieri .

- ( l- RFl {,F\ı

- lSü 9001 tedii aydınlatrna şisternieri projelendirme,ledli aydınlatrııa üretiıııi ve servis

hi:metieri.
- !SO 1_4001Ledlı avd;nlatma şistemleı,! nrc,ieiendirmş ledli avdıniatma üı,etimi ve seriıis

hizmetleri.
_ |Sü 18O01 BELGESi

- LM79 Bğtçr5i
: |M.gÇ s§LcF§i

na



50*50 LED §ıl,A üsrü r*v*ru *Rn**şüp.ü şçxı.ıir ş.+*::t*ı,*rs!

n. Arrnatürün elektrik tüketimi 5CIW o}maiıdır. {*zw}

?,. Arı"natürün çalışma gerilimi 18ü-24ü AC ve çalışnna frekansı 50HZ/6üHZ olmalıdır.

3_ §isteı"n -2ü CIC i|e *55 0C sıcak!ıklaı aı"asıncla güı-ıeıı!! ça!ışabiliı n!maiıdıı.
4. Arrnatürün ta,plarn ışık akısı minirııuı,n 600ü Lümen olmalıdır.

5. Kullanılacak o|an ledle:"in ışık sıcaklığı 30üOKl4üCIGl(l65OüK o}malıdır.

6. lşik kaynağının CRl, Kelvin gibi teknik özelliklerinin ölçülebileceği ışık küresi testi ile aydınatma
aı,nıatijriiı,ıi!n teıplam liimen, iııp|am watt ve liim ka}ııt|arının dahii eclilrliği {teı,maİ kayı;rier,

optik kayıplar, dıfüzör kayınları ve dri,yer kayıpları} verimliliğin {ı,iet lürnenlwatti ortaya

çıkartılacağı gonyofotaı"netrik öiçüm testi yapılmış olrnaiı ve arrrıatür minunıum 375ü lümen

toplarn ışık akısına sahip elduğı_ınu gösteren belge üı,etici ftı"rna taı,afından idaı"eye

su n ulrnalıdır"

7. Arı"ııatürde kullanılan led çiplerininCRI değeri rninimum %8ü oimah ve ledler 600ü saatlik 85

derece LMBü testi rapörufia göre lümen kaybının %5'i geçmediğini gösterefi rapora ve
aşağıda hpiirti!en ctandartla ra sahip olmalteiır.

-iEC 62471 Ampul ve ampul sisternleri için fotobiclcjik güvenlik standardı
-|EC 6247\-2 Anıpu! .:e arnpu! sistenıitı"! için fctcblolcjik güı,en!ik st:ndaı"dı {part 2 bö!unı?}

8" Drivgr'ın PFC {Power Factor Correction} değeri min. 0,95 olrnaiıdır.

9. ArmatürdE ku{|anrl*cak alan ied driver aşağıdaki standartiara sahin olrnaiıdır.

-iEC 61347-]. Güç kaynaklşı,ıstandardıgenei ve güveniik gereksinimleri ipart-li

- lEl 61347-2-13 Güç kaynakları standardı özel gereksinimler {part 2-i3}

-!tC ö2334 l-ED ış:k kaynaklaı"ı için dc,l3; elektı,cııik güç kal,nakları peı,fcı,rıans testi

10" Arrnatür, aşırı yük, kısa devre ve açık devrç dururnlarına karşı korumalı almalı*ır.

3.1. Şebeke vattaj değişimlerinde ışık kaybı olmamaltdır.

i"2. .Aı"matüı !P54 kşı,urna sınıfına sahip o!ı"na!ıciır.

13. Armatürieı, hoı"nojen bir ışık yapı5ınğ sah!p o|malı rıe cptik geçirgenliği optimize edilrniş opai

difüzör ku llanılma lıdır.

14" Armatür gövdesi*in tüın yüzeyi korçzvona karşı davanık{ı o|malı ve PCS'ierin oturacağı

1ıiizoye ıcı iran§ferinin maksimıım olrnast iç!n geıekli iasarımrla almalıcjır_

15. PCü üzerinde en az 196 adet smd ied kulianlmalıdır.

16. Ledler 1.6 rnm kalınlığında cem-]. PCB üzerine el değı,neden diıgisi S§ılD {yüzey montajlı}

teknolc,jisi ile ştomatik olaıak kuı"şunsı_ız kreıı ılüueıle |ehimlenıı!"c o{malıdır"

17. Led PCB'ler ile cam arası mesafe 40 mı^ıı oirna}ıdır.

18" PCB'nirt gövdeye pim montaj yöntemi ile sabitienme}idir.

19. Armatür ölçüieri rnax. öüü x 6üü x 5* mm ebatiarında aimalıdır.
2ü_ Armatiir gövdesi isteıilen ı,pnkte 1ıanılalıilir olmeiı ve plektrrıçtatik tnı |ıaya kııllanılrna|ıdır.

21. Arrnatürün ön ve arka kapak gövdeleri vidasız şekilde birbirine geçebilecek şekilde
tasarlanıı,ıış oirnaiıdır.

r
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22. Leıi Aııııaiürüıı'ıavğrıa kııiayı.a,ııçıt'td,i yapılai;iiırıeşi aıİıııa slVa üŞi-ü ıııı.ıııiaj aÇ-ıalatı 
{H'

şeklinde olmalıdır.

23. Armatür, idare tarafından talep editdiğinde 3 saat aci! aydınlatrna kitli çlarak sunulabilmelidir,

24. Arrııaiür foioseili sisternde çalışrnava uvumiu olrnaiıdır.

25. nşağıcjaki ibareier armatürün üzerincie açıkça ve kaiıcı oiarak bııiunrıaİıÇiır

- Menşei İşaretı

- Anma Gücü

- Sahip c!duğu be|geleı,e ait işaret|eı,

- Armatürüninıaltarihi
- Üreticifirmaismi/lögosıı

26. Aşağıdaki belgeteı armatürler ile birlikte idareye tesl!m ediımelidir.

- VFRLi MAll FFlGFçi
- TsE sELGEsi
_ T5 3033 EN 60529:1997-CI3/T1 1"997_03 Mahfazalarİa sağlanan korume dereceleri "

- Ct BELGESi
_ l§O 9001 Ledliaydınlatma sistemleri projelendirme,ledliaydınlatma üretimive servisi

_ lSA 14001 Ledli aydınlatma sistemleri pı,*jelendirme,iedİiaydlnlatma üretimi ve servisi

lso ].BOO]. BELGESi
ı t\, ?o prı r:cci

- LM sO BELGESi

e"{i*,*m#a 
"'rTi$'§iŞ'rH'


